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1. UNVERSCHLUSSELTE KENNZEICHNUNG

Grunds#tzlich sind die Bauelemente der Elektronik mit dem
unversgchliisselten Herstellungsdatum, z. B. 10.85, 2zu kennzeichnen.
Sind die Bauelemente defiir zu klein, ist nach Abschnitt 2.

zu kennzelchnen.

2. VERSCHLUSSELTE KENNZEICHNUNG
2.1, ERKurzschreibweise

Ist die Beschriftungasfliche der Bauelemente zum Aufbringen des
unversgchliisselten Herstellungsdatums nicht ausreichend, ist
folgende Kurzschreibweise zuldssig:

Verwendung von 2 Kennzeichen Tiir Jahregs- und Monatsangabe nach

Tabelle 1,
Bel Quartalskennzelchnung ist das Kennzeichen des letzten Monats

des Jewelligen Quartals zu verwenden.
Die Jahreskennzeichnung steht v Oor der licnatskennzeichnung.

U9
T N

/

Jahr ILonat

it

Beispiel: September 1986
November 1985

Fortsetzung Seite 2 bis 3

Verantwortlich/
bestatigt: 4.10.,1979, VEB Kombinat Mikroelektronik, Erfurt
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Tabelle 1 Jahres-Monats=Kennzeichnung
Jahr Monat
1978 -~ K 1989 - X Januar - 1
1979 - L 1990 - A Pebruar -2
1980 ~ M 1991 -« B Marz -3
1981 = N 1992 = C April - 4
1982 - P 1993 - D Mai -5
1983 -~ R 1994 - E Juni - 6
1984 - 8 1995 - F Juli -7
1985 - T 1996 = H August -8
1986 - U 1997 - I Sepicmber - 9
1087 - V 11998 = K Oktober - 0
1988 -~ W - _ November - N
| B Dezember - D

Bsuelemente, deren Beschriftungsflédche fir die Kurzschrelbweige
zu klein ist, eind mit dem unverschliisselten Herstellungsdatum
auf der kleinsten Verpackungseinhelt zu kennzelchnen.

2.2 Plir Leiterplatten

igt das Anbringen von bis zu $ Schlitzen oder Strichen zur
Kennzeichnung mit dem verschlilsselten Herstellungsdatum zuge-
lassen.

Dag Kennszeichnungssystem besteht aus:

1 Leitschlitz/~-strich, 6 Schlitzen oder Strichen fir die
Wochenkennzeichnung, 2 Schlitzen oder Strichen flir die Jahres=-
kennzeichnunge

Schabione
7um Ablegen des veygchliisselten Herstellungsdatums ist folgende
Schablone zu verwendens: ‘
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Tabelle 2 Jahreskennzeichnung
Kennzeichnung : ' Jahor
X y |
{ohne) 1978/1982
| 1979/1983
| 1980/1984
| | 198171985
Ablesens:

a) Schablone an gekennzeichneter Leiterplattenkontur anlegen.
Leitschlitze oder =gtriche deckungsgleich gegeniibersiellen.

b) Von den vorhandenen Schlitzen oder Strichen der Leiter-
platte auf der Schablone die Zahlen fir die Woche ablesen.
Die Summe dieger Zahlen erglbt die Fertigungswoche.

c) Die beiden letzten Schlitze oder Striche kennzeichnen nach
~Tabelle 2 das Herstellungsjahr,

Ablesebeigpiel: ScHablone

§ i !
Leitschlitze
- striche 32'Mwifhi . } Jahr Woche :
X
l L N AN 2 + 4+ 16 = 22,
! L1 ! ‘ Jahr: = 1979
© Leiterplatte

Bild 2

3. AUSFUHRUNG DER BESCHRIFTUNG

Die Kennzelchnung des Herstellungsdatums muB lesbar und w1sch—
fest uelno

Hinweise

Breatz fiir TGL 31667 Ausg. 6.75

Anderungen gegeniiber Ausg. 6.75: Anwendung fiir elektrlsche
Tampen gestrichen, fir Leiterplatten aufgenommen, redaktionell
tiberarbeitet.

Bauelemente der Elektronik
Kennzeichnung siehe TGL 32377




